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Taglermaa, Santiago de Chile...

—

Estamos preparando una solucion redl para
presentar en Interpack 2026..una propuesia
que conecte producto, formato y fecnologia

para nuestros clienfes M
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N El desafio es claro: demostrar como

opfimizar procesos de envasado de
forma eficiente y confiable.
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Estamos desarrolando una
solucién concreta, alineada a lo )

que hoy necesifa la industria. {

) Tenemos poco Tiempo.. pero una |-
gran oporfunidad de mostrar lo
gue somos capaces de hacer. |
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El desafio no es solo llegar
a Inferpack...

Se ve bien... pero necesifamos algo
gue redlmente genere valor
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Nos faltara tiempo para
lograr una solucion

completa
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La solucién no es hacerlo
mds rdpido... es mostrar como
opTimizar procesos completos

de envasado

Utilizaremos Tecnologia Flow Pack de ULMA B
Packaging para demostrar eficiencia,
continuidad operacional y calidad
de sellado.”
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Integraremos una solucion automatizada
donde el producto fluye de forma continua,
asegurando productividad y consistencia

en cada proceso
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] iSolucion lista para
=S ser presentadal’
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. Trabajando en equipo y con fecnologia
de punta, logramos crear una solucion
real para la industria

(

i 0

Ahora nuestras soluciones inician su vigje
a Inferpack, donde mostraremos cémo
optimizar procesos productivos con
fecnologia de clase mundial

Hola muchachos, gue bueno
verlos por acd nuevamente.

o encontrarnos en esta feria tan

iLiegamos a fiemppol Listos para demostrar

importantes de la industria.

?' soluciones redles en uno de los escenarios Mas

Hola, es un glASTO volver a

imporfante para la industria. [Estamos felices de

esfar aqui nuevamentel
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u 1] Muchas gracias por En Taglermaq trabajamos para conectar
esfe gran aportel iInhovacion como la desarrollada por Uima

Packaging con las necesidades reales de
s i _ - la industria alimentaria.
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En Inferpack 2026 estamos presentes
Jjunto a las fecnologias mds innovadoras
del mundo.

Mostrando soluciones reales iNOS vemos en

para opTfimizar procesos de inferpack 2026|
envasado en produccion.

S [Esperamos a todos
nuestros clientesl
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IDEA Y GUION
DEPARTAMENTO DE MARKETING TAGLERMAQ

DISENO E ILUSTRACIONES
DEPARTAMENTO DE MARKETING TAGLERMAQ
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
EDICION 8 - ANO 2026

Loy

www.taglermaq.cl

‘ Avenida Presidente German Riesco 8736-1, Renca, Santiago de Chile
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